ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку сетевых хранилищ.
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка сетевых хранилищ  для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть новым(дата выпуска не ранее 2013г.), серийным, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц. 
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Сетевое хранилище с жесткими дисками
	Должно соответствовать данным характеристикам.
Тип оборудования: Сетевое хранилище.
Емкость – не менее 64.5 Тб при использовании 16 дисков объемом не более 4 Тб  в одном корпусе. И 2 диска не более 250 Gb.
Возможность расширения до 92 Тб в том же корпусе при использовании дисков до 4 Тб.

Напольная установка на штатных колесах. 

Материал корпуса – алюминий. Использование не менее 2 блоков питания.

Возможность установки системной платы формата  HPTX.

Возможность установки не менее 16 корпусных вентиляторов размером 140х140 мм

Возможность доступа к управляющей плате путем выдвижения из корпуса пластины, на которой она закреплена.

Состав:

Максимальное кол-во процессоров – 1
Поддержка типов процессоров -  Intel Xeon E3-12xxV2, Intel Core i7 3xxx, Core i5 3xxx, Core i3-3xxx, Pentium, Celeron (Ivy Bridge).
Чипсет мат. Платы - Intel C216.

Видео M/B - Используется встроенное в процессор видеоядро. Максимальный размер видеобуфера не более 1024 Мб. 
Частота шины не менее 5000 МГц.
Поддержка Hyper Threading.
Максимальное разрешение 2D/3D - 2048x1536 @ 75 Гц при подключении аналогового монитора и 1920x1200 @ 60 Гц по DVI.

Количество разъемов PCI - Не менее 1 не более 2 штук.

Количество разъемов PCI Express - Не менее 1 слота1x, не менее 4 слотов 16x (Слоты 16х работают в режимах 16-4-4-0 или 8-4-4-8). 
Слот 16х будет работать со скоростью до 8 GT/s только при установке процессора Ivy Bridge, при установке процессора Sandy Bridge, слот будет работать со скоростью до 5 GT/s, слоты 1х и слот 16х (работающие в режиме 4х) всегда работают со скоростью до 5 GT/s

Поддержка CrossFire

Количество разъемов DDR3 - Не менее 4 (2х канальный контроллер памяти), Должно поддерживаться Extreme Memory Profile (XMP).

Тип поддерживаемой памяти - DDR3 ECC, DDR3.

Должна быть поддержка контроля четности (ECC) - при использовании процессоров Xeon.
Max объем оперативной памяти – не менее 32 Гб

Звук - 8-канальный HDA кодек Realtek ALC892

Serial ATA-II - Не менее 4 каналов с возможностью подключения не менее 4х внутренних устройств

Serial ATA 6Gb/s - Не менее 2 каналов с возможностью подключения не менее 2х внутренних устройств

Должен быть интегрированный RAID-контроллер - встроенный в чипсет, возможно построение RAID массивов уровней 0, 1, 10, 5 из Serial ATA устройств

Intel Smart Response

SAS-контроллер – должна быть возможна установка приобретаемого отдельно контроллера ASUS SASsaby

Контроллер IEEE-1394 - VIA VT6308S, не менее 1 разъема на панели разъемов + 1 разъем для подключения порта на корпусе

Контроллер USB - USB 3.0 контроллер встроен в чипсет с поддержкой не менее 2х портов USB 3.0 на панели разъемов и коннектора для подключения 2х портов на корпусе

Сеть - Не менее 2x сетевых контроллеров  10/100/1000 Мбит/сек. Intel 82574L (10/100/1000 Мбит/сек)

Порты - 1x PS/2 клавиатура/мышь, 2x USB 3.0, 6x USB 2.0, 1x IEEE1394 (6-pin), 2x RJ-45 LAN, 1x DVI-I, 1x коаксиальный S/PDIF-out, 1x оптический S/PDIF-out, Line-in, Mic-in, Front-out, rear-out, sub/center-out, Surround-out
Технология энергосбережения - Energy Processing Unit (EPU)
Формат платы - ATX (305 x 245 мм)

Должна быть поддержка ОС - Windows 7, Windows XP, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows 2003 R2 Server, Ubuntu Linux 12, Fedora 16, RedHat Enterprise Linux 6, Open SUSE 12
Должно быть наличие кнопок:  Power, Reset; статусный ЖК-дисплей (LCD Poster) на отдельном модуле, кнопка MemOK! и переключатели GPU Boost и EPU на плате.

Память на плате:

Тип оборудования - Модули памяти DDR3 ECC

Объем памяти – не менее 16 Гб

Количество модулей - Не менее  2 штук

Частота функционирования - до 1333 МГц

Стандарт памяти - PC3-10600 (DDR3 1333 МГц)

Пропускная способность – не менее 10667 Мб/сек

Должна быть поддержка ECC 

Тайминги – 9-9-9

Напряжение питания – 1.5В

Процессор платы

Тип оборудования - Серверный процессор для однопроцессорных систем

Описание - наборы инструкций: SSE, SSE2, SSE3, SSE4.2, расширения AVX, Intel Virtualization Technology (VT-x), Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Intel Trusted Execution Technology, Аппаратное ускорение шифрования AES, Enhanced Halt State (C1E), Enhanced Intel Speedstep Technology, Intel Demand Based Switching, EVP (Enhanced Virus Protection или Execute Disable Bit)
Частота работы процессора - 3.4 ГГц или до 3.8 ГГц в режиме Turbo Boost 

Частота видеопроцессора - 650 МГц или до 1.25 ГГц в режиме Turbo Boost 

Гнездо процессора - Socket LGA1155

Макс. кол-во процессоров на материнской плате – 1

Ядро - Ivy Bridge

            Intel HD Graphics P4000; поддержка Shader Model 5.0; RAMDAC не менее 350 МГц; 

            в качестве видеопамяти используется буфер из оперативной памяти до 1748 Мб 

Видеоядро процессора - Встроенный аппаратный видеодекодер Blu-ray, HD DVD 
должна быть возможность подключения двух мониторов одновременно 
При подключении внешней видеокарты встроенное видео отключается.

Кол-во шейдерных процессоров – не менее 16

Частота шины CPU - Не менее 5000 МГц
Кэш L1 - Не менее 64 Кб x4

Кэш L2 - Не менее 256 КБ x4

Кэш L3 - 8 Мб 

Должна быть поддержка Hyper Threading

Должна быть поддержка 64 бит

Количество ядер - Не менее 4 штук

Должен быть тип поддерживаемой памяти - DDR3 ECC PC3-8500 (DDR3-1066), PC3-10600 (DDR3-1333), PC3-12800 (DDR3-1600), двухканальный контроллер

Официально поддерживаемые стандарты памяти - PC3-12800 (DDR3 1600 МГц), PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц)

Max объем оперативной памяти – не менее 32 Гб 

Должна быть поддержка ECC

Должно быть умножение –  34 

Рассеиваемая мощность - Не более 77 Вт

Технология - 0.022 мкм 

Диски:

Не менее 2 штук 

Тип оборудования - HDD для массового применения

Скорость вращения шпинделя – не менее 7200 оборотов/мин.

Буфер HDD - 16 Мб

Формат накопителя - 3.5"

Уровень шума не более - 2.2 Бел в режиме Idle, не более 2.3 Бел при поиске

Интерфейс HDD - SATA 6Gb/s

Пропускная способность интерфейса - Не менее 6 Гбит/сек

Потребление энергии - 6.19 Вт – максимальное

Не менее 16 штук 

Тип оборудования - HDD

Время включения - Не более 20 секунд

Поддержка NCQ

Скорость вращения шпинделя – не менее 7200 оборотов/мин. 

Буфер HDD - 64 Мб.
Формат накопителя - 3.5"

MTBF - Не менее 1.2 млн. часов 

Уровень шума не более - 3.1 Бел в режиме Idle, не более 3.4 Бел в режиме Performance seek

Максимальные перегрузки: не более 30G длительностью не более 2 мс при работе (чтение/запись), не более 65G длительностью не более 2 мс при чтении, не более 300G длительностью не более 2 мс в выключенном состоянии

Повышение отказоустойчивости RAID-массивов - TLER

Защита от ротационной вибрации – RAFF
StableTrac

Интерфейс HDD - SATA 6Gb/s

Пропускная способность интерфейса - Не менее 6 Гбит/сек

Потребление энергии при чтении/записи: не более  10.4 Вт при случайном чтении/записи, не более 9.7 Вт при последовательном чтении, не более 9.5 Вт при последовательной записи

Должен быть двухъядерный процессор  контроллера диска

Рабочая температура в диапазоне от  5 до 55°C

Контроллер дисков

Тип оборудования - SATA RAID контроллер

Должны быть поддерживаемые уровни RAID - 0, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD

Чип – PowerPC PPC505CR
Должны быть возможности; создание нескольких RAID-массивов на одном наборе дисков; изменение уровня RAID, размера блока и увеличение объема без разрушения массива

Внутренний порт – 4x SFF-8087

PCI Express - 8x

Память – не менее 256 Мб DDR2 PC4200. Возможность установки батареи резервного питания BBU-MODULE-03 

Должна быть опция (батарея аварийного питания) – BBU-MODULE-03

Число поддерживаемых устройств - До 16 жестких дисков Serial ATA-II с поддержкой Hot-swap и hot-spare

Скорость передачи данных – не менее 700 Мб/сек(чтение), не менее 600 Мб/сек (запись) при работе в RAID6
Интерфейс – PCI Express 8x
Должно быть масштабирование – возможность совместной работы нескольких плат в одной системе

Должна быть поддержка HDD большого объема - Поддерживаться 64-bit LBA, поддерживаться массивы объемом 3.6 Тб и выше (до 16 эксабайт)

Должно быть управление – Удаленное управление на основе Web интерфейса, поддержка оповещений по SMTP, SNMP.

BIOS. Должно поддерживаться аварийное восстановление BIOS при неудачном обновлении.

Должна быть поддержка ОС - Windows 2000, Windows XP x64, Windows XP, Windows 2003 Server, Linux (Red Hat WS4 (x86 & x86_64), SuSE Professional 10.1/Enterprise 10 (x86 & x86_64), Fedora Core 5 (x86 & x86_64), FreeBSD 6.1 (x86 & x86_64)
Должна использоваться технология 3ware StorSwitch; поддержка S.M.A.R.T. Должна быть поддержка поочередного запуска двигателей HDD

Рабочая температура в диапазоне от  0 до 50°C, при использовании модуля резервного питания в диапазоне от 10 до 40°C.

Оптический привод: DVD-RW
Поддерживаемые форматы: DVD+R,DVD-R, DVD+RW, DVD-RW, DVD-ROM, DVD+R(DL), DVD-R(DL), DVD-ROM(DL), DVD-RAM, CD-R, CD-RW, CD-ROM, DVD Video Playback, Audio CD Playback.
Время доступа: от 130 до 150 мс

Блоки питания:

Количество – не менее 2 шт.

Тип оборудования - Блок питания с активным PFC (Power Factor Correction) модулем

Должны быть отсоединяющиеся кабели питания 
Частота – не менее 50 и не более 60 Гц

Управление скоростью вращения - От термодатчика. Изменение скорости вращения вентилятора в зависимости от температуры внутри блока питания. Задержка остановки вентилятора от 15 до30 сек после выключения компьютера.

Воздушный поток не менее  99.6 CFM

Входное напряжение не менее 100 и не более 240 В

Тип подшипников вентилятора - Подшипник качения

КПД – не менее 93%. Сертифицирован на стандарт 80 PLUS Gold

Охлаждение блока питания - Не менее 1 вентилятора: 140x140 мм

MTBF - Не менее 120 тыс. часов

Блок питания стандартов: ATX 12V v2.3, EPS 12V 2.92

Мощность блока питания – не менее 850 Вт.

Коннектор питания мат.платы не менее: 24+8+8 pin, 24+8+4 pin, 24+8 pin, 24+4 pin

Коннектор питания видеокарт не менее: 6x 6/8-pin разъемов

Разъемы для подключения HDD/FDD/SATA не менее 8/1/12

Максимальная нагрузка +3.3V - 25A, +5V - 25A, +12V - 71A, -12V - 0.8A, +5VSB - 6A; Комбинированная нагрузка: +3.3V&+5V - 180 Вт, +12V - 850 Вт, -12V - 9.6 Вт, +5VSB - 30 Вт

Длина кабеля – не менее 0.6м
Рабочая температура в диапазоне от 10 до 50°C

	Не менее
12 месяцев
	22
	К-т.


  3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость оборудования, расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата в течение 90 дней с даты поставки оборудования на склад Заказчика (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.).
5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Паспорта и руководство пользователя на русском языке.
        7. Место поставки продукции:

РФ., г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
        8. Сроки поставки продукции:

Начало поставки с даты подписания договора. Окончание поставки в течение 4х недель от даты подписания договора.
Начальник подразделения                                                                            ______________________Д. П. Давыдов________________________

                                                                                                                                                                    подпись                                         ФИО                                                                                                     

Исполнитель                                                                                                    ________________________Н. А. Ананьев___________

                                                                                                                                                                 подпись                                         ФИО                                                                                                    
